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i 

Novita Riany (6103009033).  Kajian Jenis Bahan Pengemas yang Sesuai 

untuk Produk Wafer Stick.  

Di bawah bimbingan : 1. Drs. Sutarjo Surjoseputro,MS  

          2. M. Indah Epriliati, PhD  

ABSTRAK 

 Wafer Stick merupakan makanan yang sangat digemari oleh 

masyarakat karena memiliki rasa yang beraneka ragam serta tekstur yang 

renyah. Rasa dan tekstur merupakan mutu utama dalam produk wafer stick. 

Mutu produk akan mengalami penurunan selama penyimpanan. Penurunan 

mutu wafer stick terjadi karena perubahan tekstur yang semula renyah 

menjadi lembek. Hal tersebut disebabkan karena terjadi penyerapan uap air 

oleh wafer stick sehingga kadar air wafer stick meningkat. Oleh karena itu 

diperlukan bahan pengemas untuk mengurangi terjadinya kerusakan 

tersebut. 

 Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan untuk melindungi 

produk dari penurunan mutu. Bahan pengemas yang baik untuk produk 

wafer stick yaitu bahan pengemas yang memiliki permeabilitas yang rendah 

terhadap uap air dan udara. Untuk mendapatkan kemasan yang 

permeabilitas rendah maka dibutuhkan barrier pada kemasan. Jenis 

kemasan inilah yang disebut kemasan laminasi. Dengan adanya kemasan 

laminasi maka penurunan produk wafer stick dapat dicegah karena laju 

penyerapan uap air dan udara dapat dicegah.   

 

Kata kunci : wafer stick, bahan pengemas, kemasan laminasi 
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NovitaRiany (6103009033). A Study of Type Packing Materials for 

Wafer Stick products. 

Advisory Committee  : 1. Drs. SutarjoSurjoseputro,MS 

   2. M. Indah Epriliati, PhD.  

ABSTRACT  

Wafer Stickis a very popular snack which has a diverse flavor and 

a crisp texture. Taste and texture are the main quality ofwafer stick. Shelf 

life of the wafer stick decreases during storage most importantly is due to 

loss of crispness. It is caused by sorption of water which can be prevented 

by the use of appropriate packing materials.  

Packaging materials is the material used to protect the product 

from deterioration. The packaging materials forwafersstick must have a 

lowwater and airpermeability, i.e.  laminated packaging. This packaging 

control the rate of vapor and airsorption.  

 

Keywords: wafer stick, packaging materials, laminated packaging, quality 
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